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ZIF-ПАНЕЛЬКИ ARIES

• Контакты покрыты оловом по никелю или
позолочены. 

• Ток через контакт — до 1 А.

• Cопротивление изоляции — не менее 1000 МОм. 
• Прижимная сила, приведенная к ножке

микросхемы — не менее 55 г/контакт.

Данный тип универсального сокета
применяется для микросхем в корпусах с

выводов до 44, шагом 1,27 мм и шириной
корпуса от 3,81 до 15,24 мм. Панелька
состоит из основания c подвижными
элементами для настройки на корпуса
разной ширины и откидывающейся
прижимной крышки. Контакты позолочены.  
Ток через контакт до 1 A. Pабочая
температура до 125 °C.

выводов

Наименование Маркировка Число A B C D E F G H

выводов

Размеры в мм.
X=0 контакты покрыты оловом по никелю; X=1 контакты позолочены.

Контакты позолочены.

  Универсальный DIP ZIF, серия X55X

  PLCC ZIF, серия 536

  Универсальный SOIC ZIF, серия 537




